LPKF MicroLine 1000 S %

Laser & Electronics
Nowy laserowy system do depanelowania jest
bardzo atrakcyjng i ekonomiczng alternatywaq dla wysokonaktadowych
producentéow obwoddéw drukowanych.

Pod koniec czerwca 2010 firma LPKF wprowadzita na rynek nowy laserowy
system- MicroLine 1000 S. Jest on przyktadem bardzo kompaktowego i
ekonomicznego lasera UV, stosowanego do ciecia zmontowanych
obwoddéw drukowanych. Wedtug Dr Ingo Bretthauer, dyrektora LPKF'u, ten
system nadgza za rozwojem technologii: “MicroLine 1000 S faczy w sobie
niskg cene z wysokga jakoscig ciecia oraz uniwersalnos¢ procesu. Jest takze
elastyczny, umozliwiajac tym samym dostosowanie go do roznych wersji
produktow. Zrodta promieniowania laserowego, ktore uzywamy, zostato
zoptymalizowane pod katem tych aplikacji”.

Zastosowanie promienia lasera UV jako
narzedzia do ciecia zmontowanych oraz
niezmontowanych obwodow
drukowanych pozwoli na zaoszczedzenie
wolnego miejsca na ptytce. Mozliwe jest
rowniez ciecie w matej odlegtos¢ od
delikatnych podzespotéw bez
mechanicznych czy termicznych
naprezen. Skomplikowany ksztatt obrysu
pytki nie stanowi problemu. Zmiany
Sciezki ciecia dokonuje sie poprzez
oprogramowanie dostarczane wra z
systemem Ilub w programie CAD.

Nowy system zostat zaprezentowany na
targach SMT w Norymberdze.
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